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プレス発表 

 Nimbicを買収 
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Nimbic製品について 

 製品の特長 
— Package/PCB特性解析に特化した電磁界解析ツール 

– Package/PCBのレイアウトからシミュレーションまでのユーザーの設定を少なくし、効率的な解析を実現 

— 独自の高速境界要素法による高速な大規模モデルの解析 

– マトリクスの並列処理能力を持ち次世代大規模マトリクス計算が可能 

— 3D電磁界ソルバであるので、BGA, ボンディングワイヤ, リードフレームの解析も可能 

— ECADデータをダイレクトにImport可能なシームレスなECADリンク機能 

— 解析結果から自動的にグラフ作成 
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ECAD Import機能 

 各社ECAD データを直接Import 

 Import ダイアログから各ECADファイルを直接指定することで
容易に電磁界モデルの作成が可能 
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LPB Format Support 

 Nimbic ツールが現状サポートしているフォーマット 
— G-Format 
—M-Format （ただしLPB ver2.0） 
 

 その他フォーマットへの対応 
— ScriptでC-FormatおよびN-Formatを用いたPackage-PCB マージ 
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Example： LPBファイルを用いた自動化 

 ScriptによるLPBフォーマットのImport とPackage/Board Merge モデルの作成 
#!python 
from nimbic import ncore 
 
c = ncore.Controller("nWave")  # Controller 
 
def importDesign(strDesignFile): 
    "Import a Design File; return the Project and Model." 
    global c 
    dio = c.scanDesignFile(strDesignFile) 
    strProjectFile = strDesignFile + ".phys" 
    project = c.importDesignFile(strDesignFile, strProjectFile, 
dio) 
    # project.writeProjectFile(strProjectFile) 
    model = project.getModel() 
    return (project, model) 
 
def addSolderBall(model, layer, component, bump): 
    t = model.getTechnologyDetails() 
    ball = t.addNewSolderBall() 
    ball.setBump(bump) 
    ball.setName("SB.%s" % component) 
    ball.setComponent(component) 
    ball.setSupportLayer(layer) 
    ball.setTerminationLayer(ball.getName()) 
    ball.setDiameter("300") 
    ball.setPadDiameter("300") 
    ball.setPortDiameter("300") 
    ball.setHeight("100") 
    print "Solder Ball Added:", ball 
    model.setTechnologyDetails(t) 
 

# Import Designs: 
(p1, m1) = importDesign("Board_2_xflv1.xfl") 
(p2, m2) = importDesign("memory_pkg.xfl") 
# Add Solder Bumps to Board: 
addSolderBall(m1, "TOP", "CHIP_B", True) 
# Add Solder Balls to Memory Pkg: 
#addSolderBall(m2, "Wir_2", "I_MYPKG", False) 
p1.writeProjectFile("Board_2_xflv1.phys") 
p2.writeProjectFile("memory_pkg.phys") 
# Set the Pin Pairs: 
mo = ncore.MergeOptions() 
mo.addPinPair("CHIP_B.A9", "I_MYPKG.A9") 
mo.addPinPair("CHIP_B.J9", "I_MYPKG.J9") 
# Avoid Name Collisions: 
mo.setNameSuffix("BRD") 
#mo.setNameSuffixOther("PKG") 
# Keep Pins at Merge: 
#mo.setKeepInterfacePins(True) 
# Keep Net Names of the Model being Merged.  
Default False. 
#mo.setKeepOtherNetNames(True) 
 
# Merge Model m2 into Model m1: 
m1.merge(m2, mo) 
# Save the Design: 
p1.writeProjectFile("MemPkgOnBoard.phys") 

基本設定 

Ball 設定 

Layout 
Import 

Model 
Merge 
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Scriptにより作成されたMerge Model 

 ScriptによりMergeされたLPBフォーマットのPackage/Board Model 
— 同様の手法で、シリコンインターポーザ等も含んだ解析が可能 
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まとめ 

8 

Nimbic製品とLPBフォーマット 

 Nimbicはメンターの買収以前からLPBフォーマットを 
サポート 

 引き続きLPBフォーマットをサポート 

 今回のフォーラムで活用事例を発表 



www.mentor.com 
© Mentor Graphics Corp.   

w w w.ment o r. com  


